
65

TCN 201 à/to 204
TCN 252 à/to 254

Appellation commerciale / Commercial type

Tension nominale / Rated voltage

Dimensions / Dimensions (mm)
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option : connexions en nickel étamé (suffixe D) /tinned nickel leads (suffix D)
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MOLDED CERAMIC CAPACITORS CLASS 2

CONDENSATEURS CERAMIQUE MOULES CLASSE 2

Appellation commerciale
Commercial type

Tension nominale
Rated voltage

Option : connexions en nickel étamé
Option : Tinned nickel leads

Capacité 
Capacitance

Tolérance
Tolerance

TCN 203 D 100 nF 10 % 100 V

Exemple de codification à la commande / How to order

L T

W

Ø

> 
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X

W
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> 12

HAUTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE

Diélectrique Céramique classe 2
Technologie Chips multicouches 

moulé résine époxy
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Température d’utilisation – 55°C + 200°C
Tension nominale URC à 20°C 50 V - 63 V - 100 V
Tension de catégorie à 200°C 0,5 URC

Tension de tenue à 20°C 2,5 URC

Tg � à 1 kHz 
à   20°C   CR � 100 pF � 250.10–4

à 200°C � 150.10–4

Tg � à 1 MHz 
à 20°C  CR � 100 pF � 250.10–4

Résistance d’isolement sous URC

à 20°C CR � 25 000 pF � 20 000 M�
CR � 25 000 pF � 500 M�.�F

à 200°C CR � 25 000 pF � 200 M�
CR � 25 000 pF � 5 M�.�F

MARQUAGE
Modèle
Capacité*
Tolérance*
Tension*
Date-code

Dielectric Ceramic class 2
Technology Multilayer chips 

epoxy molded
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Operating temperature – 55°C + 200°C
Rated voltage URC at 20°C 50 V - 63 V - 100 V
Voltage category at 200°C 0,5 URC

Test voltage at 20°C 2,5 URC

Tg � at 1 kHz 
at   20°C   CR � 100 pF � 250.10–4

at 200°C � 150.10–4

Tg � at 1 MHz 
at 20°C  CR � 100 pF � 250.10–4

Insulation resistance under URC

at 20°C CR � 25 000 pF � 20 000 M�
CR � 25 000 pF � 500 M�.�F

at 200°C CR � 25 000 pF � 200 M�
CR � 25 000 pF � 5 M�.�F

MARKING
Model
Capacitance*
Tolerance*
Voltage*
Date-code

* En clair ou en code (voir page 38)
Clear or coded (see page 38)

TCN 20•

TCN 25•


